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TECHNICKY LIST

- NIZKOEXPANZNI jemny nartist

- VYSOKA TEPELNA IZOLACE
A = 0,0348 W/ (m*K)

- PRILNAVY K BITUMENOVYM HMOTAM
(podzemni ¢asti budov)

- vysoka presnost a kontrola aplikace

- vysoka rozmeérova stalost a
mechanicka odolnost

- NiZKA NASAKAVOST

- kotveni desek jiz 2 hodiny po aplikaci

- nehrozi z4dné tepelné mosty v dlsledku
pronikani lepidla do mezer mezi deskami

- jednoduchost aplikace

- pro tradi¢ni a Sedy polystyren s
dodatkem grafitu, se zvySenymi
tepelné izolacnimi vlastnostmi

- po vytvrzeni chemicky neutralni, odolny
vUci Sirokému rozsah teplot od -40 °C do

+ 90 °C a rozvoji hub a plisni

e lepeni tepelné izolagnich desek z bilého a
grafitového expandovaného polystyrenu
(EPS) - polystyrenovych a extrudovanych
polystyrenovych (XPS) desek ze styroduru,
na mineralni podklady (napf. beton,
keramika, OSB) pfi zateplovani budov
bezesparovou metodou (ETICS)

e zateplovani zaklad(, stén suterénu a
podobnych podzemnich ¢asti budov
(pfipevniovani tepelné izolacnich desek na
mineralni a ziviéné podklady)

e vypliovani mezer mezi izolaénimi deskami a
mezer vzniklych fezanim desek

o vertikalni dilatace ve sténach

e tepelné izolace stfech a plochych stfech

e utésnéni spar, napf. u vnéjSich parapetd,
balkénovych desek, sklepnich oken nebo
oken v suterénu (plati pro novostavby i
renovované budovy)

Zaklad

MDI polyuretan

Systém vytvrzovani

Reakci se vzdusnou vihkosti

Vlastni hmotnost

26 kg/m3 £ 15% *

Oteviena doba (od
naneseni lepidla po
upevnéni desek)

cca. 10 £ 2 minut *

Cas Fezani

37 = 15% minut *

Cas apIného vytvrzeni

az 24 h (pIné mechanické
zatizeni) *

Rozmeérova stabilita

- 5% *

Trida reakce na ohen

dle DIN 4102-1: B3
dle PN 13501-1: F

Nartst vysky pény
(stupen expanze)

< 1,0 mm dle EOTA TR046

Tepelna odolnost po
vytvrzeni

-40 °C az + 90 °C
(kratkodobé az + 140 °C)

Pevnost ve smyku

> 45 kPa dle EOTA TR046

POLYURETANOVE, RYCHLE LEPIDLO v aerosolu pro lepeni
izolaCnich desek EPS, XPS, v zateplovacich systémech
obvodovych stén i zakladl a stén sklepli bez rizika vzniku
tepelnych most{. Vyznacuje se zanedbatelnym narlstem,
kratkou dobou vazani a dokonalou izolaci. Nepouzivejte na
PP, PE, PTFE, PW, PMMA, zrcadla.
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Vétsina materidld vyskytujicich se ve stavebnictvi, véetné:
betonu, stavebni keramiky, silikatl, bily nebo grafitovy
EPS, XPS, dfevo a materialy na bazi dfeva, OSB, ocel, hlinik
a dalsi kovy, vybrané plasty (tvrdé PVC, polyester, PU,



atd.), bitumenové natéry, stfesni lepenky, bitumenové
membrany.

Podklady pfipravené pro lepeni polystyrenovych desek by
mély byt ploché, vyrovnané, dobfe ocisténé a zbavené
prachu. Nemohou byt ojinéné ani namrzlé. Pripustna
odchylka od rovinnosti povrchu stény nesmi prekrocit -4
mm a +2 mm. Odchylky by se mély méfit 2 m dlouhou lati,
s pfesnosti na 1 mm. U stén s pfilis velkymi nerovnostmi
povrchu je nutné nanést vyrovnavaci (tmelovou) vrstvu.

- Podklady pfipravené pro lepeni polystyrenovych desek by
mély byt ploché, vyrovnané, dobfe ocisténé a zbavené
prachu. Nemohou byt ojinéné ani namrzlé. Pripustna
odchylka od rovinnosti povrchu stény nesmi prekrocit -4
mm a +2 mm. Odchylky by se mély méfit 2 m dlouhou lati,
s pfesnosti na 1 mm. U stén s pfilis velkymi nerovnostmi
povrchu je nutné nanést vyrovnavaci (tmelovou) vrstvu.

OBECNE ZASADY:

Velmi hladké, rovné, nepropustné povrchy (smaltované,
glazované, sklovité) by mély byt zdrsnény, aby se zlepsila
prilnavost lepidla. Plechovku s lepidlem tésné pred pouzitim
dobre promichejte. Nasroubujte na pistoli. Po¢atecni davku
lepidla (cca. 30 cm), az do vyrovnani tlaku v pistoli,
nasmérujte stranou (nepouzivat). Desky zacinejte lepit
vzdy odspodu, opirajic dolni Fadu desek o startovni listu
nebo zakladovou patku.

Teplota okoli a povrchu: od + 0°C do + 25°C (optimalné
od + 10°C do + 25°C) Prace mimo budovy by nemély byt
provadény za destivého pocasi. Prace by nemély byt
provadény za silného slunecniho zareni a silného vétru.
Teplota lahve: od + 5°C do + 25°C (optimalné + 20°C)

Formované izola¢ni desky (jiné nez fezané) mohou
obsahovat separacni prostfedky. Provedte test prilnavosti.
V pfipadé potfeby obruste zadni stranu desek.

ETICS Tepelna izolace vnéjsich stén budov:

Lepidlo nanasejte na desky EPS nebo XPS po obvodu,
zachovejte vzdalenost 2 cm od okraje desky a pomoci
prouzkl ve tvaru pismene "M" nebo "W". Prouzky by mé&ly
byt Siroké cca. 3 cm. Tloustka vytvoreného lepeného spoje
by méla byt (po polozeni panelu na podklad) 8-15 mm u
bilych XPS a EPS panell a 8 mm u grafitovych EPS panelQ.
Spojeni izolacnich desek s podkladem by mélo byt
provedeno co nejdfive po naneseni lepidla. Po pfilozeni
desek rovnomérné pritlaCte pomoci laté. Oteviena doba,
tzn. doba udrzZeni lepici schopnosti pfi teploté 23 + 2°C a
50 +5% relativni vihkosti je maximalné 9 minut. Pfi pracich
pfisné dodrzujte podminky pouZiti uvedené v projektu

tepelné izolace, vypracovaném pro konkrétni objekt.
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Tepelné izolace podzemnich ¢asti budov:

Lepidlo nanasejte na jednu stranu podkladu svislymi pruhy
ve vzdalenosti 20-30 cm od sebe. Desky prikladejte k
podkladu po cca. 10 minutach po naneseni lepidla, nasledné
je pritlacte. Zbyvajici mezery a spary mezi deskami by mély
byt tésné vyplnény lepidlem.

Pistole na polyuretanovou pénu

- do 8 m2 (v pripadé lepeni izolacnich desek v
systému ETICS)

- do 12 m2 (v pfipadé lepeni izolacnich desek pfi
zateplovani podzemnich ¢asti budov) *

Cerstvé, lepkavé zbytky lepidla Ize rovnéZ odstranit
CistiCem Bostik Perfect Seal nebo acetonem. Pozor, Cisti¢
mdZe reagovat s izola¢ni deskou a poskodit ji. Vytvrzené
lepidlo Ize odstranit pouze mechanicky nebo je tfeba pouzit
speciadlni rozpoustédlo pro polyuretanovou pénu se
speciadlnim prostfedkem k odstranéni vytvrzené pény.

- PrecCtéte si informace uvedené na Stitku a v
bezpecnostnim listu produktu.

- Nepfilnavy k polyetylenu (PE), polypropylenu (PP),
silikonu, PTFE atd.

- V pripadé stfedni lepenky, bitumenovych povrchi
podobného typu a plastl se doporuduje provést zkoudku
prilnavosti a posoudit vhodnost vyrobku pro zamyslené
pouziti.

18 mésicl od data vyroby. Uzaviené baleni skladujte na
suchém a stinném misté, mimo zdroje tepla pfi teplotach +
5 °C az + 25 °C. Prepravujte a skladujte pouze ve
svislé poloze pfi teploté +5°C az +25°C. Odolny pfi
prepravé nékolik hodin do -15 °C.

KAT. C. TYP

BOK633979 750 ml plechova lahev

Informace obsazené v tomto dokumentu, stejné jako ve vSech papirovych a
digitalnich publikacich, vychdzeji z nasich soucasnych znalosti a zkuSenosti.
Bostik neodpovida za zadné chyby nebo nepfesnosti, které jsou vysledkem
technologickych zmén nebo vyzkumu, ke kterym doslo mezi datem vystaveni
dokumentu a datem nakupu produktu. Bostik si vyhrazuje pradvo na zmény
slozeni produktl. Pred aplikaci by si mél uZzivatel precist obsah tohoto
dokumentu a s nim souvisejici dokumenty. Kromé toho by mél uzivatel provést
test a posoudit vhodnost produktu pro zamyslené pouziti. Zplsob aplikace,
podminky v pribéhu skladovéni nebo prepravé produktu jsou mimo nase
znalosti a kontrolu a jsou tedy mimo odpovédnost spolecnosti Bostik. VSechny
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http://www.bostik.pl/

objednavky jsou realizovany v souladu s aktualnimi obchodnimi podminkami
spolecnosti Bostik. Informace obsazené v aktualnim technickém listu produktu
jsou uvedeny v dobré vife a nejsou vycerpavajici.

+48 61 89 61 740
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